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Pasta do zabezpieczania stali w czasie procesu naweglania
w proszkach
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Przedmiotem wynalazku jest pasta do zabezpie-
czania stali przed dyfuzjag wegla w procesie na-
weglania w proszkach. Powierzchnie zabezpieczo-
ne pastg pozostajg po procesie naweglania miekkie
i nadajg si¢ do obrébki mechanicznej.

Znana jest z brytyjskiego opisu patentowego nr
951 089 pasta, zawierajgca specjalne szkliwo, gline,
nefelin, kwarc lub modyfikowany bentonit oraz ja-
ko spoiwo, zywice epoksydowe, silikonowe, polie-
strowe, poliamidowe lub akrylowe rozpuszczone w
benzenie, toluenie para i metaksylenie, nafcie, ter-
pentynie lub benzynie lakierniczej.

Znana jest ponadto pasta oparta na tlenkach ma-
gnezu, krzemu i glinu, Jako dodatki polepszajace
przyczepno$éé pasty do podloza oraz regulujgce
wspélezynnik rozszerzalno$ci liniowej, stosuje sie
tlenki boru niklu lub chromu oraz male iloci krze-
mu. Paste tego rodzaju mozna stosowaé jedynie w
zakresie temperatury 980 do 1200°C.

Przedmiotem wynalazku jest pasta do zabezpie-
czania stali w czasie procesu naweglania w prosz-
kach, skladajgca sie z tlenkéw metali ciezkich
i spoiwa organicznego oraz substancji przeciwosa-
dzajacej. Pasta wedlug wynalazku zawiera tlenek
miedziawy w iloéci 40 do 70% wagowych i tlenek
olowiu w iloéci 5 do 15% wagowych oraz jako
spoiwo organiczne, modyfikowany polistyren w ilo-
§ci 20 do 35% wagowych, a ponadto benton w ilo-
§ci 0,5 do 1,5% wagowych, stanowigcy substancje
przeciwosadzajgca.
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Pasta wedlug wynalazku ze wzledu na zawarto§é
spoiwa organicznego jest latwa do nalozenia i dzie-
ki temu mozna nig dokladnie zabezpieczyé powierz-
chnie gladkie jak réwniez miejsca trudnodostepne,
takie jak otwory czy gwinty. Znajdujgcy sie w
kompozycji tlenek miedziawy w polgczeniu z tlen-
kiem olowiu, powoduje tworzenie sie w czasie pro-
cesu naweglania, powloki zapewniajgcej bardzo
dobra ochrone przed dyfuzjg wegla w zakresie tem-
peratury 750 do 950°C. Jako spoiwo zastosowano
polistyren modyfikowany kopolimerem styrenu z
butadienem, stanowigcy produkt kopolimeryzacji
styrenu w bloku.

Dzieki temu uzyskano dobrg przyczepno$§é kom-
pozycji do stali oraz wystarczajgcg odporno$é na
uderzenie i Scieranie powloki po wysuszeniu w
temperaturze otoczenia.

Dla zapewnienia odpowiedniej konsystencji kom-
pozycji i zabezpieczania przed jej splywaniem pod-
czas procesu naweglania, wprowadzono dodatek
bentonu w ilo$ci 0,5 do 1,5% wagowych, Dodatek
ten zapobiega réwniez nadmiernemu osadzaniu sie
wypelniacza. Jako dodatki zapobiegajace osadza-
niu mozna stosowaé¢ réwniez stearynian glinu lub
kwas stearynowy.

Przyktlad. Tlenek miedziawy w ilo§ci 80%
wagowych w przeliczeniu na substancje powloko-
twoérczg zmieszano z tlenkiem olowiu w ilodei 10%
wagowych i dodatkiem bentonu w iloSeci 1,5% wa-
gowych. Do dokladnie wymieszanych wstepnie
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skladnikéw dodano 309% roztwdér. polistyrenu w ksy-
lenie i ucierano w mlynie kulowym lub tarczo-
wym. Otrzymana w ten sposéb pasta wykazala do-
brg przyczepnosé do podloza i zapewnila bardzo
dobra ochrone przed dyfuzja wegla.

Zastrzezenie patentowe

Pasta do zabezpieczania stali w czasie procesu
naweglania w proszkach, znamienna tym, ze skla-

da sie z tlenkéw metali ciezkich, takich jak tlenek
miedziawy w ilosci 40 do 70% wagowych i tlenek
olowiu w iloéci 5 do 15% wagowych oraz spoiwa
organicznego, takiego jak modyfikowany polistyren
w iloéci 20 do 35% wagowych i substancji prze-

_ciwosadzajgcej, takiej jak benton, stearynian glinu,

czy kwas stearynowy w iloéci 0,5 do 1,5% wago-
wych.
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